
日月光九十三年度第四季業績簡訊 

 

日月光於台灣時間94年2月3日同步於美國及台灣兩地發佈九十三年度第四季及全年獲利報告，本公司

九十三年第四季之合併營業收入較同年第三季成長1%，較九十二年同期成長20%，為新台幣22,202百萬元，九

十三年全年之合併營業收入較九十二年全年成長43%，為新台幣81,735百萬元。茲將日月光九十三年度

第四季單季之合併營運成果、產品結構及其銷售地區比重表列如下： 

 

  表(一)簡明營運成果分析表 

單位：新台幣百萬元 

項   目 93年度第四季 93年度第三季92年度第四季
93年度 

全年 

92年度 

全年 

營業收入 22,202 22,023 18,430 81,735 57,312
營業毛利 3,649 4,436 4,581 16,322 10,846
營業利益（損失） 1,347 2,122 2,487 7,641 3,271
稅前純益（損失） 512 1,917 1,925 6,056 1,412
稅後純益（損失） 680 1,960 2,148 6,297 2,743
稅後EPS(元) 0.16 0.49 0.57 1.58 0.73

 

  表(二)整體業務之產品結構及客戶組成                  表(三)銷售地區分析 

產 品 項 目 占營收比率(%) 銷 售 地 區 占營收比率(%)

通訊產品 

個人電腦 

汽車及消費性電子產品 

其他 

42 

30 

25 

3 

 

北美 

歐洲 

台灣 

日本 

亞洲其他地區 

56 

8 

21 

10 

5 

前十大客戶佔營收比重 53 
 

  表(四)封裝業務                    表(五)測試業務 

產 品 組 合 占營收比率(%) 產 品 組 合 占營收比率(%)

Advanced substrate & leadframe based 

Traditional leadframe based 

Others 

88 

8 

4 

 

後段測試 

晶圓測試 

前段測試 

76 

21 

3 

封裝資本支出金額 83百萬美元 測試資本支出金額 28百萬美元
打線機台數 6,684 測試機台數 1,515

 

日月光集團董事長張虔生指出：“日月光在2004年交出了一張漂亮的成績單，不僅在營業額上成長了

43%，無可置疑的成為了封測產業中的領導者，更完成了與日月欣半導體及日月宏科技的合併，有效率的

提昇了集團的整體運作，而NEC山形縣封裝測試廠的收購也將加速我們在日本的策略性擴張及進一步的

爭取日本客戶。對於2004年的集團整體表現，我們感到十分滿意。” 

 

“雖然半導體產業的成長將逐漸趨緩，日月光仍深具信心在2005年以優於整體半導體產業及同業的速率

成長。我們將持續致力於效率提昇及品質改善，以突顯日月光的競爭優勢，除此之外，日月光也將聚焦

於增進股東報酬及產生營運現金流量以使財務結構更健全。目前產業正經歷緩和成長的階段，我們將藉

此機會強化企業體質，準備好迎接下一個產業景氣的來到。” 


